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FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: Lámina bimetálica (cupal)
NOMBRE: Lámina bimetálica (Cu/Al) 40x0,5x500mm
REFERENCIA: AT-070F

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Lámina bimetálica (cobre/aluminio) de 40 x 0,5 x 500 mm.

Para evitar el acoplamiento galvánico entre conductores y estructuras de distinta naturaleza.

DATOS TÉCNICOS

Referencia AT-070F

Dimensiones 40 x 0,5 x 500 mm

Material Cobre / Aluminio

Peso 38 g

Aplicaciones Tecnológicas, S.A. se reserva el derecho de modificar la información de esta ficha técnica sin previo aviso. Esta publicación no puede, en su totalidad o en parte, ser copiada
reproducida, transcrita o traducida sin la autorización de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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